Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR
INTERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
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= MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.

= NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.

= ATI®is registered trademark of AMD Corporation.

= AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.

= Intel®is registered trademarks of Intel Corporation.

= Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.

= AMI®is registered trademark of American Megatrends Inc.

= Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

= Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.

= Realtek? is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
= JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.

= Netware® is registered trademark of Novell, Inc.

®m  Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.

= VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.

= ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.

= jPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

= Qualcomm Atheros and Killer are trademarks of Qualcomm Atheros Inc.
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Safety Instructions

®m  Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the

equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

®  Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

®  Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

= Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

®m  All cautions and warnings on the equipment should be noted.

= Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

®  |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:
O The power cord or plug is damaged.

Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

The equipment does not work well or you can not get it work according to

User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

= DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C
(140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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Battery Information

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed
of as unsorted household waste. Please use the public collection
system to return, recycle, or treat them in compliance with the local
regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
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California, USA:
The button cell battery may contain perchlorate material and requires
9 special handling when recycled or disposed of in California.
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For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.




FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

Preface

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7721

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1)  this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

N1996
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Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

Taiwan Wireless Statements
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Japan VCCI Class B Statement
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Korea Warning Statements
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Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE Statement

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,
products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal
wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply
with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemalR der Richtlinie 2002/96/EG (iber Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANGAIS
En tant qu'écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis & la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKWIA

Komnanua MSI npeanpuHuMaeT akTUBHbIE AEACTBUSA MO 3aLUTE OKpyXatoLen
cpeabl, NO3TOMY HanoMWHaeM Bam, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTUBOI EBponelickoro Cotosa (EC) no npepoTspalleHmio
3arpsi3HeHNst OKpyXatoLLei cpefibl UCNOSb30BaHHLIM AMEKTPUYECKUM U 3NEKTPOHHBIM
obopynoBaHuem (aupektusa WEEE 2002/96/EC), BcTynatowle B cuny 13

asrycrta 2005 roga, n3genus, OTHOCALLMECS K 3NEKTPUHECKOMY U 3N1EKTPOHHOMY
oBopyaoBaHuto, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs Kak GbITOBOI MyCcop, MO3TOMY
NPOV3BOANTENN BbILLENEPEYNCIIEHHOTO 3MEKTPOHHOTO 060pyA0BaHUS 06513aHbI
NpVHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHWUK cpoka cnyxbbl. MSI 06s3yeTcs
cobntoaaTb TpeGoBaHWs No Npuemy NpoAyKUMK, NpodaHHoi noa mapkoi MSI Ha
TeppuTtopumn EC, B nepepaboTky No OKOHYaHuM cpoka crny6bl. Bel MOXeTe BepHYTb
3TN u3genuvsa B cneunanmanpoBaHHble NyHKTbl npuemMa.




ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electronicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MS| estara comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo de
vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el
ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida
de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

Preface

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi ra¢una o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektriénu opremu” ne mogu vi$e biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na
kraju njihovog uobic¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju
ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su
prodati u EU. Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczacq odpadéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKGCE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI dinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli oimak tizere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ctpe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten sonra Grtinleri geri
toplamakla yukimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Griinlerin kullanim
sUreleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir.
Urlinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické

a elektronické vyrobky” v béZném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych
vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky
zpét po skonceni jejich zivotnosti. Spole¢nost MSI spini poZzadavky na odebirani
vyrobk( znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto
vyrobky mizete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédijlk, illetve kérnyezetvéddként
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatélyba 1ép6, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n belll értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkdzelebbi gydijtéhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono pit
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati
a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’Unione
Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino
punto di raccolta
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English
Thank you for choosing the A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-
E35 Series (MS-7721 v6.X) Micro-ATX motherboards. The A88XM-E35/ A88XM-P33/
A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35 Series motherboards are based on AMD A88X/
A78/ A55/ A58 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced
AMD FM2+/ FM2 processor, the AB8XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35/ A55M-E35/
A58M-E35 Series motherboards deliver a high performance and professional desktop
platform solution.
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Motherboard Specifications

CPU
Support

m AMD Socket FM2+ A-Series/Athlon™ Processors*
* Also support FM2 A-Series/Athlon™ Processors

Chipset

= AMD A88X/ A78/ A55/ A58

Memory
Support

2x DDR3 memory slots supporting up to 32GB

Supports DDR3 2133*/ 1866/ 1600/ 1333 MHz

Dual channel memory architecture

Supports non-ECC, un-buffered memory

Supports AMD Memory Profile (AMP)

Supports Extreme Memory Profile (XMP)

* A55M-E35/ A58M-E35 do not support DDR3 2133 nativity, but
supports it when overclocking.

Expansion
Slots

= 1x PCle 3.0 x16 slot*

= 1x PCle 2.0 x1 slot

= 1x PCl slot

* Only FM2+ processors can support PCle 3.0

Graphics

m 1x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
@ 60Hz, 24bpp

= 1x DVI-D port, supporting a maximum resolution of
2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

= 1x HDMI port (optional), supporting a maximum resolution
of 4096x2160@24Hz, 36bpp*/ 3840x2160@30Hz, 36bpp*/
1920x1200@120Hz, 36bpp and 1920x1200@60Hz, 36bpp

* Only support when using an FM2+ APU

Storage

= AB8XM-E35/ A78M-E35
AMD A88X/ A78 Chipset
- 6x SATA 6Gb/s ports
Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 (A88XM-
E35)
- Supports RAID 0, RAID1 and RAID 10 (A78M-E35)
= A88XM-P33
- AMD A88X Chipset
- 4x SATA 6Gb/s ports
- Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10
= A55M-E35/ A58M-E35
- AMD A55/ A58 Chipset
- 6x SATA 3Gb/s ports
- Supports RAID 0, RAID1 and RAID 10
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ABBXM-E35/ ABBXM-P33/ A78M-E35

AMD A88X/ A78 Chipset

4x USB 3.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports
available through the internal USB connectors)

8x USB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 4 ports

available through the internal USB connectors)
A55M-E35/ A58M-E35

- AMD A55/ A58 Chipset
- 10x USB 2.0 ports (6 ports on the back panel, 4 ports
available through the internal USB connectors)

Audio

Realtek® ALC887 Codec

LAN

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controller

Back Panel
Connectors

1x PS/2 keyboard port

1x PS/2 mouse port

4x USB 2.0 ports, 2x USB 3.0 ports (A88XM-E35/ A88XM-P33/
A78M-E35)

6x USB 2.0 ports (A55M-E35/ A58M-E35)

1x VGA port

1x DVI-D port

1x HDMI port (A88XM-E35/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35)
1x LAN (RJ45) port

3x audio jacks

Internal
Connectors

1x 24-pin ATX main power connector

1x 4-pin ATX 12V power connector

6x SATA 6Gb/s connectors (A88XM-E35/ A78M-E35)

4x SATA 6Gb/s connectors (A88XM-P33)

6x SATA 3Gb/s connectors (A55M-E35/ A58M-E35)

2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
1x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports)
(A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35)

1x 4-pin CPU fan connector

1x 4-pin system fan connector

1x 3-pin system fan connector

1x Front panel audio connector

2x System panel connectors

1x Chassis Intrusion connector

1x TPM module connector

1x Serial port connector

1x Parallel port connector (A88XM-E35/ A78M-E35/ A55M-E35/
A58M-E35)

1x Clear CMOS jumper

2x USB power jumpers

13




BIOS = 64 Mb flash

Features = UEFI AMI BIOS
= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
= Multi-language

Form Factor | = Micro-ATX Form Factor

8.91in.x8.5in. (22.6 cm x 21.6 cm)

34

For the latest information about CPU, please visit http://www.
msi.com/cpu-support/

For more information on compatible components, please
visit http://www.msi.com/test-report/
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APU & Heatsink Installation

When installing a APU, always remember to install a APU heatsink. An APU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct APU and heatsink installation. Wrong installation can
damage both the APU and the motherboard.

1. Pull the lever sideways away from the socket. Make sure to raise the lever up to
a 90-degree angle.

2. Look for the gold arrow of the APU. The gold arrow should point as shown in the
picture. The APU can only fit in the correct orientation.

3. Ifthe APU is correctly installed, the pins should be completely embedded into
the socket and can not be seen. Please note that any violation of the correct
installation procedures may cause permanent damages to your motherboard.

4. Press the APU down firmly into the socket and close the lever. As the APU is
likely to move while the lever is being closed, always close the lever with your
fingers pressing tightly on top of the APU to make sure the APU is properly and
completely embedded into the socket.




Locate the CPU fan connector on the motherboard.

Position the cooling set onto the retention mechanism. Hook one end of the clip
to hook first.

Then press down the other end of the clip to fasten the cooling set on the top of
the retention mechanism. Locate the Fix Lever and lift up it.

Fasten down the lever.

Attach the APU Fan cable to the APU fan connector on the motherboard.

{

VAN

While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep an
eye on your fingers, because once the Safety Hook is disconnected from the fixed
bolt, the fixed lever will spring back instantly.

Confirm that the APU cooler has formed a tight seal with the APU before booting
your system.

Please refer to the documentation in the APU cooler package for more details
about APU cooler installation.
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Memory Installation

@Wﬂa@ (=] ]

Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

« DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3
standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in
DDR3 DIMM slots.

To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.




Internal Connectors

JPWR1~2: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

' 1
@\\m@ (=] 2 ]

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.

~
<2,
SN
=T 7
2o
“
SES
RN
§ >
IS,
O T
Ooo</,\°o«




ysibu3

SATA1~6: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@Wﬂa@ [=]#5[=]

Watch the video to learn how to Install SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

A88XM-E35/ A78M-E35 - SATA1~6 (6Gb/s by AMD A88X/ A78)
A88XM-P33 - SATA1~4 (6Gb/s by AMD A88X)
A55M-E35/ A58M-E35 - SATA1~6 (3Gb/s by AMD A55/ A58)

A\

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD /DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

.

Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.
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JCIH: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case
is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS setup and clear the record.

&

=.‘3/
(S
T
)‘;O’
<

CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into
any available system fan connector.

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2

s
K
N
Q

P

Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU heatsink.

.

These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command
Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s and system’s temperature.

« If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case.

JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. When installing the
front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify installation.
Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then plug the
M-Connector into the motherboard.

@W;‘b@

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 SRR

.

On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-
Connectors to determine correct connector orientation and placement.

The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be
plugged into JFP1.

22



JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

JUSB3: USB 3.0 Expansion Connector (optional)

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

« To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through
an optional USB 3.0 compliant cable.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the

TPM security platform manual for more details and usages.

English

JLPT1: Parallel Port Header (optional)

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel port
is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended

Capabilities Parallel Port (ECP) mode.
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JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system
can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If
you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

1 (][] 1
Keep Data Clear Data

/\ Ipertent

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.

JUSB_PW1, JUSB_PW2: USB Power Jumper

These jumpers are used to assign which USB and PS/2 ports could support “Wake
Up Event Setup” field of BIOS.

JUSB_PW1 . . 1 T

(for onboard USB E |:
connectors) Support No Support (Default)
JUSB_PW2 =] (=]

(for back panel ﬂ T‘

USB ports & PS/2 1 1|

ports) Support No Support (Default)

25
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PCI_E1~2: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle x16 Slot

PCle x1 Slot

PCI1: PCI Expansion Slot

The PCI slot supports the PCI interface expansion card..

PCI Slot

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

26



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You may need to run the Setup program when:

® An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run SETUP.
= You want to change the default settings for customized features.

/\ Ipatent

Please load the default settings to restore the optimal system performance and
stability if the system becomes unstable after changing BIOS settings. Select the
"Restore Defaults" and press <Enter> in BIOS to load the default settings.

« If you are unfamiliar with the BIOS settings, we recommend that you keep the
default settings to avoid possible system damage or failure booting due to
inappropriate BIOS configuration.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, please <DEL> key to
enter BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS,
restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the
RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>,
<Alt>, and <Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS"
button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup
directly at next boot.

Fast Boot J ?

| |
Click "GO2BIOS" tab on "MSI Fast

| &eiEEp ————— Boor utility screen.

Version: 1007

/\ Ipertent

Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
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Overview
After entering BIOS, the following screen is displayed.
Temperature monitor Language System

: information
Model name —SIVEYEEY

Virtual OC
Genie Button
Boot device
priority bar
BIOS menu |ERSINES OC PROFILE
selection §

HARDWARE
itz 5/0S menu
selection

BOARD
M-FLASH EXPLORER

OC Menu

A78M-E35
3

& Py

M-FLASH

« Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.
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> Current CPU/ DRAM Frequency
These items show the current frequencies of installed CPU and Memory. Read-only.

» CPU Base Frequency (MHz) [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value.
Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item
appears when the installed processor supports this function.

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

> Adjust CPU-NB Ratio [Auto]
Sets the CPU-NB ratio that is used to determine CPU-NB clock speed.

» Adjusted CPU-NB Frequency
Shows the adjusted CPU-NB frequency. Read-only.

> CPU Core Control [Auto]

Change the number of CPU Core in the system. If set to "Auto", the CPU will operate
under the default number of cores. [Options: Auto, One core per processor (Core 0
Only), One core per processor (Core 2 Only), One Compute Unit (Core 0 & 1), One
Compute Unit (Core 2 & 3), One core per Compute Unit (Core 0 & 2)]

» AMD Turbo Core Technology [Auto]

Base on AMD Turbo Core Technology, part of CPU core ratio may pop down for
providing more performance headroom for active CPU core, even AMD Cool'n’Quiet
Technology is Disabled.

[Auto] Turbo Core Technology will linked to AMD Cool’n’Quiet
Technology.

[Enabled] Enables this function.

[Disabled] Disables this function.

» Adjust Turbo Core Ratio [Auto]
Specifies the Turbo Core frequency multiplier.

» Adjusted Turbo Core Frequency

Shows the adjusted Turbo Core frequency. Read-only.
» Adjust GPU Engine Frequency [Auto]

Adjust GPU Engine Frequency.

» Adjusted GPU Engine Frequency
Shows the adjusted GPU Engine frequency. Read-only.
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» DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.
» Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

»> Intel Extreme Memory Profile (XMP) [Disabled]

XMP is the overclocking technology by memory module. This item will be available

when you install the memory modules that support XMP technology. When the XMP
is Enabled, the AMP will be forced to be disabled.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory
module.

[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory
module.

» AMD Memory Profile (AMP) [Disabled]

AMP is the overclocking technology by memory module. This item will be available
when you install the memory modules that support AMP technology. When AMP is
Enabled, the XMP will be forced to be disabled.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed AMP memory
module.

[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed AMP memory
module.

» DRAM Timing Mode [Auto]
Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence
Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.

> Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting
[Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.
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» DRAM Voltage [Auto]
Sets DRAM voltage. If set to "Auto”, BIOS will set DRAM voltage automatically or
you can set it manually.

» Spread Spectrum
This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by
modulating clock generator pulses.

[Enabled] Enables the spread spectrum function to reduce the EMI
(Electromagnetic Interference) problem.
[Disabled] Enhances the overclocking ability of CPU Base clock.

/\ et

If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value
of Spread Spectrum for EMI reduction.

The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value,
please consult your local EMI regulation.

.

Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the
CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than
needs to load the default settings for new devices.
[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

» OC Retry Count

When overclocking has failed, setting this item as [1,3] will allow system to reboot
1/ 3 times with the same overclocked configuration. If overclocking has failed every
time, the system will restore the defaults.
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> CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

> AMD Cool'n’Quiet [Auto]
Enabled or disabled AMD Cool'n’Quiet function.

[Auto]
[Enable]

[Disabled]

Depends on AMD Design.

Enables AMD Cool’n’Quiet function. The Cool'n’Quiet
technology can effectively and dynamically lower CPU speed
and power consumption.

Disables this function.

/\ eyt

When adjust CPU Ratio then Cool’'n’Quiet function will be disabled automatically. For
CPU which supports the Turbo Core Tech., please set AMD Turbo Core Technology
and AMD Cool’n’Quiet as Disabled to retain the default CPU core speed.

> SVM Mode [Enabled]
Enables or disables CPU Virtualization.

[Enabled]

[Disabled]

Enables CPU Virtualization and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The
system can function as multiple systems virtually.

Disables this function.

> Core C6 State [Enabled]
Enables or disables C6 state support.

[Enabled]

[Disabled]

When the CPU enters C6 state, all cores will save
architectural state and reduce core voltages to zero volts.
Wake up the CPU from C6 state will take a lot longer.

Disables this function.

32



=0

A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35 Al2|= (MS-7721 v6.X)
Micro-ATX HIQI2 =& MEHS] F MM ZALEFLICH ABBXM-E35/ AB8XM-P33/ A78M-
E35/ A55M-E35/ A58M-E35 AlZ|= HIQIZ == £|X0| A|AR] 288 251 AMD

ABBX/ A78/ A55/ A58 A0 7|Et2 & MELIcH TZ AMD FM2+/ FM2 Z2AIA
off &gkt CIXFQ! El AB8XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35

Aelzs ndsn MEMR olaag E3WE& €742 MSELICH

gllojot

CPUFAN )
Top : mogse port
Bottom: eyboard port
usB2.0ports  JPWR2
usB2.0ports
= W  [ooo
Top: VGA Port
Bottom: PVI-D Port
=1l |:|
HDM port JusB_Pw2
Top: LAN Jacl . S -
&
Bottom: USB0 ports | ITF Z||z g
E SYSFAN2 ofle g
=
TTine-n H 5 ——
(] w:Line-o z
B:MIC-Int £
PCI_E1 — @
4
[ T o
I T —
L |
D —
m
pCit EE,BAT1
[ ]
I I x
O !
JUsB_PW1 T JUSB3

EEE2E N FFAREEEEERERN EEEEREEEER
JAUD! ATl JUSB2 __ JUSB1

33




HeEE AFY

A=
CPU

= AMD £ FM2+ A-A|2|Z=/Athlon™ Z 2 M| Af*
* FM2 A-Al2|=/Athlon™ Z2 MM X|2/E

A

AMD A88X/ A78/ A55/ A58

RIMElE ol
=g

DDR3 HIZ 2| &% 27H, Z/CH 32GB X|¥

DDR3 2133*/ 1866/ 1600/ 1333 MHz X| &

FA AL HzEl x|

non-ECC, un-buffered H2 2| x|

AMD Memory Profile (AMP) X|#4

Extreme Memory Profile (XMP) x|

* A55M-E35/ A58M-E35 = DDR3 21338 X|§3HX| I X[EF 2LEHZE
E2Z Al x|&ghch

3 aR

= PCle3.0x16 &% 17*

= PCle2.0x1 &% 174

= PCl &R 17M

* FM2+ Z2A|XEto| PCle 3.0 X[

aeq

= VGA ZE 17§, | 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp A = K|

= DVI-D ZE 17}, |} 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @
60Hz, 24bpp S 4F T |24

= HDMI ZE 17} (&), Z|CH 4096x2160@24Hz, 36bpp*/
3840x2160@30Hz, 36bpp*/ 1920x1200@120Hz, 36bpp &
1920x1200@60Hz, 36bpp 4 = X|#

* FM2+ APU AHE Alof| gt x|

AERR|

= A88XM-E35/ A78M-E35
- AMD A88X/ A78 Z4!
- SATA6Gb/s ZE 67
- RAID 0, RAID1, RAID 5 2 RAID 10 X|24 (A88XM-E35)
- RAID 0, RAID1 % RAID 10 X[/ (A78M-E35)
= A88XM-P33
- AMD A88X 4!
- SATA 6Gb/s ZE 47}
- RAID 0, RAID1, RAID 5 & RAID 10 X|®4
= A55M-E35/ A58M-E35
- AMD A55/ A58 &M
- SATA 3Gb/s ZE 674
- RAID 0, RAID1 % RAID 10 X|&

34




use

A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35
AMD A88X/ A78 T4
USB3.0 ZE 47 (£ I
S5l 22 E AI)

USB2.0 ZE 87 (£ I
Sall4ZE A)
A55M-E35/ A58M-E35

- AMD A55/ A58 M

- USB2.0 ZE 1071 (¥ mido| 6ZE, LIE USB HEIE

Soll 4ZE AI)

ol 22X E, L5 USB HHEE

ol 4ZE, Li& USB HHEIE

2r| = Realtek® ALC887 2|
LAN = Realtek® RTL8111G Gigabit LAN ZHEE
= g = PS2F|EE ZE 174
F{lE] = PS/2 0tRA ZE 1Y

USB 2.0 ZE 47, USB 3.0 £ 27} (A88XM-E35/ A88XM-P33/
A78M-E35)

USB 2.0 E 67} (A55M-E35/ A58M-E35)

VGA ZE 174

DVI-D ZE 174

HDMI ZE 17l (A88XM-E35/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-
E35)

LAN (RJ45) ZE 17}

C|Q ™ 374

35




g 7

24 ELATX HIQl T2 7{AE 174

4 ELATX 12V T 7HE 174

SATA 6Gb/s 7{|E{ 67 (A88XM-E35/ A78M-E35)

SATA 6Gb/s 7{<IE] 47} (ABBXM-P33)

SATA 3Gb/s {<IE{ 67H (A55M-E35/ A58M-E35)

USB 2.0 74lE| 27} (2] USB 2.0 4Z E X|9)

USB 3.0 7<E{ 17 (2| USB 3.0 2Z E X|?d) (A88XM-E35/
A88XM-P33/ A78M-E35)

4 El CPU H FH4E] 174

4 E AAE H AHYE] 171

3 EAJAR B B 1)

M o 2| HHE] 174

A" o 7HE 271

MAL = 7 174

TPM Z& HUE 174

AlElY ZE 7{4E] 171

He{d zE FHE 17 (A88XM-E35/ A78M-E35/ A55M-E35/
A58M-E35)

CMOS Z&lof Hzf 174

USB ¢ = 274

BIOS 7|5 | = 64 Mb E2{Al
= UEFI AMI BIOS
= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
= CH20q

& ZE| = Micro-ATX & HE{

8.9in.x8.51in. (22.6 cm x 21.6 cm)

CPUOI| CHE 2|14 HEE
http://www.msi.com/cpu-support/& & Z5tAlR.

ZE 7tsE RE s RHME HEE

http://www.msi.com/test-report/Z & Z 5t AM|2.

36




FH o

A88XM-E35/ A78M-E35

oA
PS/ZH; USB 2.0 +9 e
[ Il ] }9 &
| D = = Qb
PS2 7|EE Hnml@ USB 3.0
A88XM-P33
PS/2 OtRA LAN
USB 2.0 O\ © E PQQ?J
O== | =|I1A
D = = o o =9
IF’S/Z FIEE USB 3.0 I

A55M-E35/ AS8M-E35

PS/2 OtRA

@ USB 2.0
PS2 7|1EE Hnml@ USB 2.0

37



APU 2 3|EAIT MxR|

APU M%|Al, APU SIEATE BtEA| MX[SIMR. APU SIEA T = THEE Wx|
AL M52 RxlIstenl B ZegLict.otzfol &= Aol et APU B SIEAT
5t MxItMlL. R MR|E F2 CPU HIQIE =Tt &4 8 J&Lch

b

ol
2

4

i
0:

oA HIAES| FZLICH BIHE 907+ X| SBILICH
Al

LIch S statE7F 220 20| 7+2l7| 2 loqok &
Ygozph 77| FLICH

i

2 M| HxE WX o HREEI YFHo 2 &4E £ laLch

4. APUE A oto2 2 Zp 21 BHE BaLlch BlHE 2E SSHAPUIL S
Y 22471 Q7IHEO, BIHE B2 s 84 £22 APU o ¥Ee & =21
APU7ZF £2U0tofl MICHE 25| 77194 K| =5 sHokghiict.

3. APU7I SHIZ Mx|=|H, Elo| A%0f 2-E5| 7|11k M 2olX| b A ELich 24t
o [
=
=

38



5. CPU H H4YEIE HoZE 2lof s&Lch
6. E{MEE 1Y 9Ixlof Seis&Lch Hx 220 8t% 22 AE35tod HLICh

7. JEIDLIM B2 CE Z TS s 22 MES 1F 2Ix|el 4B 1&E
Ch 1% B E 3ot 212 S8LcH

8. BIHE ofeH2 =i nHELIcH
9. APU H 70|22 HQZ =0l APU T FHHE{of AZELICH

-

« OIF 50| 1Y SEO0|M £E|ElE FA 1Y BBt CHA] £lo] RE7|MZ0f 1 &
EE0|M X 52 EE/E M= R0l FoYstH2.

AlAElg 7] ol APU 22174 EHEFS| MR|ZIU= X & elghLct.

APU B Hx|of CHEH XEMIEH LIS 2 APU B T Z|X|0f lE MBME EHZ6HML.




M=z dx|

CL=z OfzA0

HZ 2| Mxlof CHEt 58S & xstei{H ofefo] HAOIEE Y2t ﬂ

ML, E

http://youtu.be/76yLtJaKICQ

VAN

+ DDR3 HZZ| Z&2 DDR2%} A2 2 #tE|X| otor , # & DDR3E 1 ?/Z2&H0] &/
x| gt&LCct. 84 DDR3 DIMM £ £0{ DDR3 HIZ 2| Z &5 &x/sfof &fLIC}

« AlAElo| tF Y g ] fl5t0 YU A ZEOIME EHB 880 S5zt
HE22| 258 AgaHoF BLrt.

40



g AH4H
JPWR1~2: ATX T8 7{<E|

Ol HUEIE AFS 304 ATX HH B3 RIS HHY 4 YarLich ATX
#|8 izistein Helol del 23 Aol BYsD Holg e Hu
il

E{ofl 3 St Ae(A| Eulct

' 1
CLEE Ok
Hel 35 BX AHYYE Yxlol izt SS &S EHx=t2{H of2ef Ato]
EE YE5tM2.

http://youtu.be/gkDYyR_834

-
<le,,
»o&,fj‘o @
<
JPWR2 SN
S
7

N

ZE 8 AH0IF0| ATX T B2 &0l Suh2 | 1ZEl0] HRlEES} SHEsoR
S5 et x| HolstMl2.

JCOM1: Al2|d Z=E 74H

0| HYE{E 16550A 1% S4l ZEZ M 16 HIO|EL| FIFOE &4 AI3fLICH A2l
HRIE AZE £ aLch

41




SATA1~6: SATA F{4|E]|

0| H4E{E 14 SATA QIE{H 0|A ZEof| AFRE/LICHZE F4E{E stLto| SATA &
xlof et 4 QaLIct SATA & x|E C|A3 E210|E(HDD), £2|= AH|0O|E E2}
0|=(SSD)4! EE|Z =2to|= (CD/DVD/ £ Bl0))S =& ghLct.

CLE =2 O 0

SATA HDD &x[of Cizt SL&S Bl =512{H ofllo fAIOIEE & =

=

-
25HML. E
http://youtu.be/RZsMpqxythc :

ABBXM-E35/ A78M-E35 - SATA1~6 (AMD A88X/ A782 6Gb/s X| )
A8BXM-P33 - SATA1~4 (AMD A88XZE 6Gbl/s X| )
A55M-E35/ A58M-E35 - SATA1~6 (AMD A55/ A582 3Gbl/s X| )

VAN

« C|A3 EEFO|E (HDD),£E|E AE|0|E EEF0|E (SSD) & SE|Z EEI0|E (CD/
DVD /% 20]) & Z2 Ct+=9] SATA & xl= M2 2 &xlof H1ZE F12d 7o]
Sz LBt XME LSS dliE 7I7] HirYs ExsML.

« C}+o| H#E 70|A= HDD, SSD, SE|Z E2H0[2.9f 22 CHE SATA & X7t 7
0|4 otZ 5tCtofl m&E|o] Q=5 27 BHL|CH AX|of CHEH XFM|EH MF2 ZFE]
70| ALF SATA & X9} BIH MEBEl= HF LS &X6IM L.

« SATA70|EE 90EZ ZX| OlMR. 28 ZR & & olojEi7t £ 48 + &
Lct.

« SATA 70|E2 ¢Z BF0l &
7- X

Yst B} QIRIEH B2 E%S Pls E HAE
8 HiolE ol ezeZie HaE

LicH

42



JCIM: MA| &2l 7H4E

o| HHEIE MA| 21 AQ0x| Zlo|20f HZELICH HFE] Ao|AT dEl= E2, M
Al 2] Hi7{LIF o] &4stELICH AlARO0| O] HEHE 715 3tT atHof Z1 HIAIX|
7t LHEbEFLICH B0 E X|224H, BIOS REEIEIMM BlZEE X|9{oF #fLiCt.

&

RS
Raugc

T

>

CPUFAN,SYSFAN1~2: T Z¢d 7{E|

TR AYElE +12vl AlAE 23 B XIRIgLIC HelE S ol ALH St
2UIE| 240 22 Slof 2= HP CPU M A0S a7 $lstod S & 47} 2l
£ S53| CIRIOIE M2 Aol SLIch AL B HE ¢iZsH2. B AAH
Hg ool HE ¢iZE 4 gl B9, Ha 32710l I eizathe.

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2

VAN

Z2HM S4 EAIO|ELL BHOHE oM HESHE SIEAIE ASEIMHL.

0| AHYEl= BHO|L ZE0|M AOLE B X018 X|2IEILICE CPU & AlABIof A

M 2z et ol £ =8 Xt&2 2 Xo{st= Command Center 2 E/E|EIE M|

g+ QlgLich

. BHY AIAEI B2 KO C o] ZEO ME oiZdsts oF
e M ZZ7|of EE HZ5MIL.

- Mgz FEE m, Holgo| H EX0|=E gallstx| - F EHOl5tAL.

.

o

LR, 0{HEIE A8 5t0d
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JAUD1: ™ 1l 2r|2 7H4lE

O HHEE AL83stod HFE 0|0 IE MM 2C|2 S HEE + A&LcH

57| fI5to] SMQIM-FHUEIE AS5tMQ. HFE #0122 B E ZE Mg M-
E{of 48t Chg M-AHHEE HIJE =0l AZESAMR.

CL:E
HE Dj'g H{SlE] Axl0f CfEt SU4HS BEs12{R of2fo] HAolE
£ ¢2sMe.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 R,

A 2

- HOIL%F HUE 9lo] 2 4248 EoIE B HEE S3(+)8 EABLICLE 1
2l 20| S2IM-HYE{o] KA E7lof et 2t o1z W 2IxIE 2
OlIstAMIL.

- ZFE A0lL 0| Chrks HH B HHES JFP10] SLNLE HHELIH

0
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JUSB1~2: USB 2.0 &% 7{4|E]
0| 7{4lE{= USB HDD,C|X|Z 7}HI2t, MP3 E&i[0]o{, Z2IE{, 2& St Z2 1%
USB =t & x|& A TS CIXtQl E[i&Lch

/\ e=xe
VCC % GND2| Elg &/55| piZdsto{of &4t 2 Yhx|g+ Ql&Lich

JUSB3: USB 3.0 &% 7{4IE| (24)

USB 3.0 ZE = USB 2.0 ¥ x|9t 228 &+ l&LIch CIOIE ™& £ £|CH 5Gbits/s
(SuperSpeed)& K| gfLICt.

AN

« VCC 2/ GND9| Elg &H2t5| oiZstofof 24 S Y x[ets Q&LIC

« USB 3.0 %8 AF&35l2{H S92/ USB 3.0 #0|EZ & X[2f USB 3.0 ZEE 91
ZsHoF gtLct.
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JTPM1: TPM 2 & 7{-E]

o A

2
S

TPM (Trusted Platform Module) 2 & 01| SAZ2E/LICt RtA|EH LIS Tt A

=
=

A2,

3

He TPM ot BE HUME HE

o

=20

JLPT1: HIZHE ZE 3liC (S4)

Ol HE= SMQ Hi2id ZE Bajzls

e
it
=
=

ZE (ECP) 2C

ol ASELICH ol HE{’ ZEE=
S 45 w2

¥
S

IE| ZEZ XM, 8% H{H ZE (EPP) &

i 2|
=gl
X|2dgfLch

=
=
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JBAT1: CMOS 2o M

Eoof AlAE FH O0EE |XI5H7| 25 o|F HEIEIZRE TS I2 We
CMOS RAMO| &I&LICE CMOS RAM2| B2, A|ARIS Z miotct A|ARI0| OSE &t
SoE BEE £ UTE ik AAE FHE x|ed® H{E oot Zrol MY
0{ CMOS RAMEZ X|2AMI2.

1 ()] - -
clolef £ x| CRERLE

A
AIAEI0] THA QIS f HIHE EFEHAI7{ CMOS RAME X[+ Ql&Lict 1 ohs, &
HE 22[8fLICH A|ABI0] 7{A] Y= &2tol= CMOS RAME X[ X| OtM L. HIQIE

Eot &48s Lot

JUSB_PW1, JUSB_PW2: USB T ¢ &1

ol MHE2 2t2to| USB & PS/2 ZE 7} HHO|2 A O] “Wake Up Event Setup* 7|52
X 7tsste s M- ghlch

JUSB_PW1

e DO G- -t
GElS) x| RI2IsHR| B (71& A7)
JUSB_PW2 [a] El

(%% o'd UsB (] (=]
ZEYUPSRZ 105 18

ES8)

X XIHtR kg (718 HF)
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PCI_E1~2: PCle &% &2

PCle %2 PCle QIE{m|0|A &% 7}

In
i
pal
1o
o
T
n

PCle x16 &%

PCI1: PCI &% &%

PCl €% 2 PCI 2IE{H|0|& &% 7t=& X[ ELICh

PCl&%

/\ eexe

25 IS8 £74574L) RAHE O BIX S8/ T TEl ZE8 ZME0M Bo
M2, 25 720 L3 B2 8 2 AofLf £ ZERJo] 0] Chsto] ¢2i2! =3}
= YAE loM2.
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BIOS MH

712 MH2 detsoz Mol AA- otHME MBS ELICH O3 22 Fe, MR
Z2 IS MYELCH

n AR SEIA F HAIX|7F LIEILL T SETUP Z2 03 A™¥ES @75t B2

= ALEREO| @Fof et 7|2 MY Hdsteis dR.

/\ e2xE

+ BIOS %2 HZEH £ AAH0| E0tY & B2, 7|2 HE S 2E3510f £/H9)

AlAE S50t HHES SREHML. BIOSOIAM "7|27 52" 822 MEfsta
<Enter>E F20 7|2 MYS 2 & + J&Lich
« BIOS &%of ¢ "‘o‘/‘7\'/ UL TR, 78 MEOZ RXIGHML. & X| A2 TR, Al
AE MO RE QF I YME = Ql&Lict
A 50{7}7]
HFE{E 74H AARO| POST (Power On Self Test) Z2AMAE A|FgrLCt stHo]|

otzHo| HIAIR|7F EAIE|H, <DEL> 7|& s MES Al=Hgc
Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(DEL2 F2H 4™ Hlw&, F112 F2H 28 0w & Marguoh)

2| HIAIRIE EX| RFHL BIOSE S0{7hX| RRUCIH, AIARS ZiCH CEA| HA7HLE
RESET HHE2 =& CHA| AI”TJLII:} EEBE <Ctrl>, <Alt> & <Delete> 7|1& SAloll &
B AIARIS CHA| AlZHE =5 Ql&LCh

MSIE BIOS MY stHo =2 0| St TR $HS FIHHo2 MBELICH "MSI
Fast Boot" R &Z|E| 3tHoi| M "GO2BIOS" Big 22!5t7{Lt HIQIE =0 AM*GO2BIOS"
HE (S4)2 F2H O3 B2 Al AIAH 0| BIOS ™ stHo 2 XY o|S#LCH

"MSI Fast Boot" 3 EZ|E| 3t7H0]|

| @EiiEEp ——————— 41 "GO2BIOS" ©2 S e Lo

Version: 1007

VAN
“MSI Fast Boot” 2 ElZ|E|E A& 30 BIOS 8% 2322 0/535t7| Tof o] RE2]
EIE M|t =X FQlstH2.
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e
BIOSE AlZfste of2fol atedo| EAIELICH
2 ILE oo]

=Rl A78M-E35

Virtual OC
Genie HE
2E &Rl 2
&2l bt
A{EH
EJ‘O‘_S il serrinGs OC PROFILE
T
HARDWARE AMEH
MONTOR AN M=
i
BOARD
M-FLASH EXPLORER
ol
OC HiT

A78M-E35
3

& Py

- O B2 T3 NEXEE A BRI

- HFRZYS BEsx| dLLiD. PHUN A HS50g Be HE0 225 Eln]
ZFE] SHSRI017F M LY E UL

- 2uF2Zo| o=5tx] %2 B2, OC Genie§ AHS3101 Bt 27 2HF2Z 8
7g HEEL.
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> Current CPU/ DRAM Frequency
ol 52 MxlEl cPU U HIZ2|o| 3] Fut=E EAIFLICL (17| H8)

» CPU Base Frequency (MHz) [Default]

Ol =2 CPU Hlo|& 2Hg MHE £ AaLICt S TH5H0{ CPUE 22 HE

& AGLich B QHE2Z 0| As0|Lt HHE 2 BESHX| &Lt of @52 x|

B Z2AMA7L o] 7I5E RIYstE E LIEHLICH

» Adjust CPU Ratio [Auto]

ol 52 At85tod cPULl 23 £ 8 ZAMSHE CPU HIE 2 MYFLICL ol &5
Zolt ol HE2 v & aLc

> Adjusted CPU Frequency

ol g=2 ZYE CPU FL+E EAFLICH (47| H8)

» Adjust CPU-NB Ratio [Auto]
CPU-NB Hi$2 M%5t04 CPU-NB 2 £ S AMELICH

» Adjusted CPU-NB Frequency
O] 52 ZHE CPU-NB Fot=5 EAIFLICH(G7] T8)

» CPU Core Control [Auto]

0| &52 AL83t04 CPU Z0{ 8 Mo{& 5= U&LICH [Auto]2 3t CPUT} 7|
B 30 £2 ASHLCH [EM: A, Z2 MM F 5tLtel F0{(Core 0), Z2AIM T
StLEO| F0{(Core 2), tLEO| A4 EH2(Core 0 Tt 1), 5tLEQ| H|AH EH2l(Core 2 9 3),
A&t ERQ| G St Fo4(Core 0 Tt 2)]

» AMD Turbo Core Technology [Auto]

AMD Turbo Core TechnologyE & 43%}5t8 AMD Cool’n’Quiet Technology 7t BI& 4
3t Zloi= YE CPU Zof= TUE s 2 A5 CPU Zofo S 2 ds
2 M3t

[Auto] Turbo Core Technology= AMD Cool’n’Quiet Technology0il & =2E
Lick

[Enabled] ol 7Is& g3ttt

[Disabled] 0l 715 & HIgdstgtiict.

» Adjust Turbo Core Ratio [Auto]

Ol 52 A85tod EE Fof o  ti+& ZHE £ l&Lch
» Adjusted Turbo Core Frequency

ol 52 2HE EHE Fof 22 EAIFLICL(7I H8)

» Adjust GPU Engine Frequency [Auto]

Ol #=5g At83to GPU AT Fut+g ZHE + &LICH

» Adjusted GPU Engine Frequency

ol 22 ZHE GPU AT FLH4 8 EAIFLICH(SI7| H8)

» DRAM Frequency [Auto]

Ol &52 At85t0oi DRAM 232 ZHE S UaLIch B, QHEEZ HY 852 &
Botx| ef&Lch

> Adjusted DRAM Frequency
Ol 52 X E DRAM EHE EAIFLICH(7I H8)
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> Intel Extreme Memory Profile (XMP) [Disabled]

XMPE HZE| ZEE A8sts QHEEZ 7|& Lt o #S2 XMP 7|22 K|
HstE HZEl 2E0| MXIE 2 MA8F £ U&LICH XMP 7[50] #4435t £[H
AMPE ZHZE HIEdst guict

[Disabled] 0|l 715 & HIgdstgct.

[Profile 1] XMP 22| ZE| MEE 201 1 QHE2Z Mue A8E
Lch

[Profile 2] XMP HEZE| RE MEE Z20e 2 QHEZZ MM S AISE
ek,

» AMD Memory Profile (AMP) [Disabled]

AMPE HZE| ZE2 AH85tE LHERZ 7| YLt ol §52 AMP 7|& 2 X|
Hste HZ2l ZE0| Mx|E B2 A8F £ UaLICh AMP 7|50| Ed3t £|H
XMPE= ZHZ HIZdst guict

[Disabled] 0l 7Is & HIZMstgLict

[Profile 1] AMP HEZE| ZEO| MEE Z20 1 QHIERZ MYS AIRE
[B]=/3

[Profile 2] AMP HEZE| ZE MEE Z20 2 QHEZZ MYS AIRE
Llck.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Ol #52 Ar835tod HIZE| EtO|Y REE M=t cH

[Auto] DRAM Eto|2l2 Mx|E M2l 2 & 9| SPD (Serial Presence
Detect)ol| 2|3l Z&ELIct

[Link] ZE HZEl A{'22 DRAM EtO|LE =502 HHE = AU&Lc

[UnLink] Z M2 2| A'do| DRAM EtO|E =502 e =+ laLict

» Advanced DRAM Configuration

<Enter>8 £21 ME HlF& AlZHgct o] ME Hif& “DRAM ElO|Y 2278
[Link] EE= [Unlink] 2 A8t Foil 43t == HIEHstELICH AHZXt= HZ (9|
Zb &ol| cHa Hi= 2| Eto| e ME e £ QlaLich HZE| Efo|Y Mug st
% Aaglo| gotHstLL RRIEIX| kg £ & loL] 2F Z<2, CMOS C|0[E{E 4
Matn 7|g Mg SH{stML. (CMOS 220 Mo/ HE £ E9| i8S & =5tod
CMOS C|0|E{2 Atm|5t 1 BIOS OflA 7|2 M2 2CstMR)

» DRAM Voltage [Auto]

O| #=2 At83stod DRAM T2 MASILICH "Auto"2 A% 3to4 BIOSOlA{ DRAM
e 522 MY AL EE £8522 H¥E £ laLith

» Spread Spectrum

0| 7|52 WA =xMz MM El EMI (Electromagnetic Interference)E £ 04& LIC}.

[Enabled] 0| 7|52 &443t5t0{ EMI (Electromagnetic Interference)& & 01
FLict
[Disabled] CPU HIO|A 29| 2HEEZ 532 T4 AL
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/\ ease

- EMI EXI7} S5t x| 21 B2 2510 AIAE 05 U 58 Pl (NS ot
2 MFetLct a2 EMI 2 Qs EX7F LHE B EMI 2 A E I8l CHd &
& ztg MEatH2.

ched 4t gto| @45 EMIE ZAEIXIEH AIAEIO] SHSISE KSHEILICH 748 &
el et 9 S S ATotel M E R HAL

NAE XIEIZAE 38 SE8 YNTOZ 4SA7|0 QHEZZS Z2HMHE
ZHAZIE #lolo] §+ glonz oHEEZE NYss Sof Cfof 2etg HHEAl

[AFE StEHe 2 M slof BfLic

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
0| 7|sg g3t == HIE8 M350 CPU £& HEEI7t RHEIHRE B2, AlA" 2

EIA| BT HAIXI7H I_|'E|""’X|§ AYgLict

.

[Enabled] SFERIAl 0 HAIRIZELIEILI A B Rlof 2Rt 718 2t RE
oHOF ghuict.
[Disabled] 0| 75 & HIg«d3st st #4x BIOS MHg |XIELICH

» OC Retry Count

SHEZZ0| Aj3ie A2, ol #S2 1,322 MYstH SYUst Q2 2Z 40|
UE Aol AlAHI0| 1/3 H KR EE £ QlaLich of Hol 2HE2Zo| 25 Ay
P— e, NAHE 7|2Ze SHELITH

= oT,
> CPU Features
<Enter>2 £&i ME Hw& AIZHELICH

> AMD Cool'n’Quiet [Auto]
O] 52 AF&3t0d AMD Cool'n'Quiet 7|5 & &48 &= HIEHstHgrLIct

[Auto] AMD FAofl o|sli C}&.

[Enable] AMD Cool'n'Quiet 7|52 &3t 8fLICt. Cool'n'Quiet 7|&
CPU &9 £ H| X*E*%ﬁ |xo|m EMoz & 4+ UsL
ch.

[Disabled] 0| 7|52 HlgdstghLict

/\ aeve

CPU Bi+& Z& 35t AMD Cool'n'Quiet 7|52 A& L2 2 HIZ&35IELICt 7]& CPU
F0{ £ & 2X/517| 28 AMD Turbo Core Technology% X|#5t= cpPuLl B2,
AMD Turbo Core Technology & AMD Cool'n'Quiet 7|5 & H|& &=t&fL|Ct.

> SVM Mode [Enabled]
Ol =g AM&3t04 CPU 743t 758 48t = HIEHSHELICH
H

[Enabled] 0| 7|&2 g4ststH Z3#E 0| S2XQI mtE[Mof M 03] 2
SHME M £ D AARE 0{E{7HO| 7} 43t AlARIS
2 ZESghich

[Disabled] 0| 7|s & "Igdsterct
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> Core C6 State [Enabled]

ol g=g A

[Enabled]

[Disabled]

5t C6 x| HEHE &N

= HIEAsELICH

CPU7} C6 MEHY 72, BE F0{7} 75 HEHE MESFE S
Alof Zo{o| Meto| 0EEE FFTELICH CPUTZL C6 AEH0A
HojLt{H 234 AlZto| ZELIch

0|l 7| HIgdstgtict.

o
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-
Frangais
Merci d’avoir choisi une carte mére Micro-ATX de la série AB8XM-E35/ A88XM-P33/
A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35 (MS-7721 v6.X). La série AB8XM-E35/ AB8XM-
P33/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35 est basée sur le chipset AMD A88X/ A78/
A55/ A58 pour une efficacité optimale. Congue pour fonctionner avec les processeurs
AMD FM2+/ FM2 avancés, les cartes meres de la série AB8XM-E35/ A88XM-P33/
A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35 délivrent de hautes performances et offrent une
solution adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.

Schéma

CPUFAN
Top : mofse port 1
Bottom: feyboard port

usB2.0ports  JPWR2

@
©
O
c
©
i
L

USB2.0ports

1T

Top: VGA Por

rt
Bottom: PVI-D Port D

I

HOMi port JUSB_PW2

Top: LAN Jacl
Bottom: USB3}0 ports

DIMM2

TPM1 2
Jeomt =
H SYSFAN2 o

T:Line-In
(] wiLine-o
BIMIC-Int

PCI_E1
[ |
o L —
L -
D —
m
(ool
el JBAT1
[ ]
I I %
O -
JUSB_PW1ETE JUSB3

EEET  CEEEEEETEEED  EEEER EEEED
BT JUSE2 JUSE]

JAUD 1
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sieduel

Spécifications

Processeur

= AMD Socket FM2+ A-Series/Athlon™ Processeurs*
* Aussi support FM2 A-Series/Athlon™ Processeurs

Chipset

= AMD A88X/ A78/ A55/ A58

Mémoire
supportée

2x emplacements de mémoire DDR3 supportent jusqu’a 32GB
Support DDR3 2133*/ 1866/ 1600/ 1333 MHz
Architecture mémoire double canal
Support non-ECC, mémoire un-buffered
Support AMD Memory Profile (AMP)
Support Extreme Memory Profile (XMP)
A55M-E35/ A58M-E35 ne supporte DDR3 2133 que pour
I'overclocking.

*m m EEER

Emplacement
d'extension

= 1x emplacement PCle 3.0 x16*

= 1x emplacement PCle 2.0 x1

= 1x emplacement PCI

* Seuls FM2+ processeurs supportent PCle 3.0

Graphiques

= 1x port VGA, support une résolution au maximumde
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

1x port DVI-D, support une résolution au maximum de
2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

1x port HDMI (en option), support une résolution au maximum
de 4096x2160@24Hz, 36bpp*/ 3840x2160@30Hz, 36bpp*/
1920x1200@120Hz, 36bpp et 1920x1200@60Hz, 36bpp

* Support seulement avec un FM2+ APU

Stockage

= A88XM-E35/ A78M-E35
- Chipset AMD A88X/ A78
- 6x ports SATA 6Gb/s
- Support RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10 (A88XM-E35)

- Support RAID 0, RAID1 et RAID 10 (A78M-E35)
= A88XM-P33

- Chipset AMD A88X

- 4x ports SATA 6Gb/s

- Support RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10
= A55M-E35/ A58M-E35

- Chipset AMD A55/ A58

- 6x ports SATA 3Gb/s

- Support RAID 0, RAID1 et RAID 10
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use

A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35
- Chipset AMD A88X/ A78
- 4x ports USB 3.0 (2 ports sur le panneau arriére, 2 ports
disponibles via le connecteur USB intégré)
- 8x ports USB 2.0 (4 ports sur le panneau arriére, 4 ports
disponibles via le connecteur USB intégré)
A55M-E35/ A58M-E35
- Chipset AMD A55/ A58
- 10x ports USB 2.0 (6 ports sur le panneau arriére, 4 ports
disponibles via le connecteur USB intégré)

Audio = Realtek® ALC887 Codec

LAN = Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controleur

Connecteurs | = 1x port clavier PS/2

surle = 1x port souris PS/2

P:Téﬂeiu = 4x ports USB 2.0, 2x ports USB 3.0 (A88XM-E35/ A88XM-
arriere

P33/ A78M-E35)

6x ports USB 2.0 (A55M-E35/ A58M-E35)

1x port VGA

1x port DVI-D

1x port HDMI (A88XM-E35/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-
E35)

= 1x port LAN (RJ45)

3x prises audio
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sieduel

Connecteurs
internes

1x connecteur d’alimentation principal 24-pin ATX

1x connecteur d’alimentation 4-pin ATX 12V

6x connecteurs SATA 6Gb/s (A88XM-E35/ A78M-E35)
4x connecteurs SATA 6Gb/s (A88XM-P33)

6x connecteurs SATA 3Gb/s (A55M-E35/ A58M-E35)

2x connecteurs USB 2.0 (support 4 autres ports USB 2.0)
1x connecteur USB 3.0 (support 2 autres ports USB 3.0)
(A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35)

1x connecteur de ventilateur CPU 4-pin

1x connecteur de ventilateur de systéme 4-pin

1x connecteur de ventilateur de systéme 3-pin

1x connecteur audio avant

2x connecteurs panneau du systeme

1x connecteur intrusion chassis

1x connecteur de module TPM

1x connecteur de port Sérial

1x connecteur de port Paralléle (A88XM-E35/ A78M-E35/
A55M-E35/ A58M-E35)

1x cavalier d’effacement CMOS

2x cavaliers d’alimentation USB

Fonctions
BIOS

64 Mb flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Multi-langue

Dimension

Dimension Micro-ATX
8.9in.x8.5in. (22.6 cm x 21.6 cm)

Pour plus d’'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/cpu-support/

Pour plus d’'information sur les composants compatibles,
veuillez visiter

http://www.msi.com/test-report/
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Panneau Arriére

A88XM-E35/ A78M-E35
Souris PS/2
@ UsB 2.0

Clavier PS/2
A88XM-P33 o
(]
Souris PS/2 LAN o g
USB 2.0 ©|\ |© “ﬁ Ligne-|n w
@ == [DviD == | llighe-Qut
Q| = =| [oEEDo =||Q
Clavier PS/2 USB 3.0
A55M-E35/ A5S8M-E35
Souris PS/2 LAN
®| 75
— == o HDMI =
Q@ = = [EEDo = =
Clavier PS/2 HOIMI Uss20
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sieduel

Installation d'APU et son ventilateur

Quand vous installez 'APU, assurez-vous que I'APU est doté d'un systeme de
refroidissement pour prévenir le surchauffe et maintenir la stabilité du systeme.
Suivez les étapes suivantes pour installer 'APU et son ventilateur correctement. Une
mauvaise installation peut endommager votre APU et la carte mere.

1. Tirez le levier de coté de la douille. Assurez-vous de le lever jusqu’a 90-degrés.

2. Cherchez la fleche d’or de I'APU. Elle doit désigner comme montré dans le
photot. L'APU ne s’y installe que dans le position correcte.

3. Sil'APU est correctement installé, les pins sont complétement intégrés dans
la douille et ils sont invisibles. Veuillez noter que toute fausse installation peut
endommager en permanence votre carte mére.

4. Appuyez sur 'APU fermement dans la douille et fermez le levier. Vue que I'APU
a une tendance a bouger lorsque le levier se ferme, il faut le fermer en fixant
I'APU avec la main pour qu’il soit correctement et complétement intégré dans la
douille.
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5. Localisez le connecteur de ventilateur CPU sur la carte mére.

6. Posez le ventilateur sur le mécanisme de rétention. Crochez un cété du clip
d’abord.

7. Puis appuyez sur I'autre cété du clip pour fixer le ventilateur sur le haut du
mécanisme de rétention. Installez le levier de fixe et levez-le..

8. Fixez le levier.
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9. Attachez le cable du ventilateur de 'APU au connecteur du ventilateur de 'APU

.
VAN

* Quand vous déconnectez le crochet de sécurité du verrou fixé, il faut garder un
oeil sur vos doigts, parce qu'une fois que le crochet de sécurité est déconnecté du
verrou fixé, le levier fixé jaillira immédiatement.

Vérifiez que le ventilateur d'’APU est bien attaché sur 'APU avant de démarrer
votre systeme.

Veuillez vous-référer a la documentation du ventilateur d’APU pour plus de détails
sur l'installation du ventilateur d’APU.
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Installation de mémoire

(») Damestetizndowtits [E1%: ]

Voir le vidéo sur l'installation des mémoires sur le site ci-dessous. ﬂ
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d'installer les modules de
mémoire du méme type et de la méme densité en mode double canal.
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Connecteurs internes

JPWR1~2 : Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez

le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans
le connecteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre

accrochée sur le connecteur d’alimentation de la carte mere.

e
(») pemestetimdowiss Ok

Voir le vidéo sur l'installation des connecteurs d’alimentation sur le
site ci-dessous.

http://youtu.be/gkDYyR_834
~

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mere.

JCOM1 : Connecteur de port série

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.

~
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SATA1~6 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

(P Dt do v E*5E

Voir le vidéo sur l'installation d’'un SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

A88XM-E35/ A78M-E35 - SATA1~6 (6Gb/s par AMD A88X/ A78)
A88XM-P33 - SATA1~4 (6Gb/s par AMD A88X)
A55M-E35/ A58M-E35 - SATA1~6 (3Gb/s par AMD A55/ A58)

A\

« De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’un cable d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer
au manuel des périphériques pour plus d’information.

.

Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les
périphériques SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boitier. Référez-
vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d'installation.

Veuillez ne pas plier le cable de Sérial ATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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JCI1 : Connecteur Intrusion Chassis

Ce connecteur est relié a un cable d'interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, l'interrupteur en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d'alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et

désactiver I'alerte.
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CPUFAN,SYSFAN1~2 : Connecteur d’alimentation du
ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel systeme intégré, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de I'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systeme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe
quel connecteur de ventilateur systeme.

CPUFAN/ SYSFAN1 SYSFAN2

o

a"(\p
$

Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

.

Ces connecteurs supportent le contréle Smart fan avec le mode liner. Vous
pouvez installer I'utilitaire Control Center qui contrélera automatiquement la vitesse
du ventilateur en fonction de la température actuelle.

.

S'il n’y pas assez de ports sur la carte mere pour connecter tous les ventilateurs
du systéme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un
ventilateur a I'alimentation du boitier.

Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n’'endommage les
lames de ventilateurs.
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JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter le panneau audio avant. Il est conforme au
guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant.

JFP1, JFP2 : Connecteur panneau systéme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Lors
de l'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser le M-Connector
en option afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils du boitier a M-
Connector et puis connectez le M-Connector a la carte mere.

() Démestetan dovidso

Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau avant.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

.

JFP2 SRR

Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles
sont des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication
relative au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la
position des connecteurs.

La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.
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JUSB1~2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

JUSB3 : Connecteurs d’extension USB 3.0 (en option)

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).
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« Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin
d’éviter tout dommage possible.

< Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.
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JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.

Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced

JLPT1 : Connecteur de port paralléle (en option)
Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systeme. Avec
le CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systeme d’exploitation
chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

JE B o8

Conserver les données  Effacer les données

/\ Ipertent

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systéme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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JUSB_PW1, JUSB_PW2 : Cavaliers d’alimentation USB

Ces cavaliers sont utilisés pour assigner lequel des périphérique USB et PS/2
supporte le mode « Wake Up Event Setup » du BIOS.

JUSB_PW1

(pour ports USB intégrés) ! 1
Supporte Pas supporte (Défaut)

JUSB_PW2 [=] o]

(pour ports USB et PS/2 =] g

sur le panneau arriére) A El g
Supporte Pas supporte (Défaut)

69



sieduel

PCI_E1~2 : Emplacements d’extension PCle

L’emplacement PCle supporte l'interface de carte d'extension PCle.

Emplacement PCle x16

Emplacement PCle x1

PCI1 : Emplacements d’extension PCI

L’emplacement PCI supporte I'interface de carte d’extension PCI.

Emplacement PCI

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.
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Configuration BIOS

La configuration par défaut fournit une performance optimale pour la stabilité du

systéme dans les conditions normales. Vous pouvez utiliser les programmes de

configuration lorsque :

= Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systéme, et
vous exige d’entrer dans la Configuration.

= Vous voulez modifier les réglages par défaut pour des fonctions personalisées.

N

Veuillez charger les configurations par défaut pour récupérer la performance

du systéme optimale et la stabilité si le systeme devient instable apres la
configuration. Choisissez "Restore Defaults" et appuyez sur <Enter> dans BIOS
pour charger les configurations par défaut.

Si vous ne maitrisez pas la configuration du BIOS, il est recommandé de garder
celle par défaut pour éviter d’'endommager le systeme éventuellement ou de
mauvais démarrage a cause de la configuration BIOS inappropriée.
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Entrer dans la configuration BIOS

Allumez l'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la
touche <DEL> pour entrer dans la configuration :

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant en
appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS.
Vous pouvez cliquez sur 'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MSI Fast Boot”

ou appuyez sur le bouton “GO2BIOS" physique (en option) sur la carte mére pour
permettre au systeme d’aller dans la configuration BIOS directement au prochain
démarrage.

| Fast Boot J
Cliquez sur I'onglet "GO2BIOS"

‘ LRI a depuis I'écran d'utilitaire "MSI
Fast Boot".

Version: 1007

/\ Iipertent

Veuillez vous assurer d’avoir installé I'utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.
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Vue d'ensemble
Entrer BIOS, I'écran suivant apparait.
Indicateur température Langue Information
Nom du B du systeme
modeéle A78M-E35

Bouton virtuel
OC Genie
Barre priorité
de périphérique
démarrage

Sélection du|[EstuNre
menu BIOS

OC PROFILE

HARDWARE  [CYeY
viteiaml Sélection du
menu BIOS

BOARD
M-FLASH EXPLORER

OC Menu

A78M-E35
3

M-FLASH

A

L’'Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs
avanceés.

« L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider
votre garantie et endommager sévérement votre matériel.

« Sivous n'étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d’utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.
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> Current CPU/ DRAM Frequency

Ces menus affichent la fréquence actuelle du CPU installé et de la mémoire. En
lecture seule.

» CPU Base Frequency (MHz) [Default]

Définit le base clock CPU. Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant sa valeur.
Veuillez noter que le comportement d’overclocking n’est pas garanti. Ce menu
apparait quand le processeur installé prend cette fonction en charge.

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la fréquence CPU. Ce menu ne peut étre
modifié qu'avec le processeur prenant chette fonction en charge.

> Adjusted CPU Frequency

Il montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

> Adjust CPU-NB Ratio [Auto]
Ce menu sert a ajuster le ratio CPU-NB qui sert a déterminer la vitesse CPU-NB.

» Adjusted CPU-NB Frequency
Il montre la fréquence ajusté du CPU-NB. En lecture seule.

> CPU Core Control [Auto]

Ce menu sert a contréler le nombre des coeurs CPU. En "Auto”, le CPU travaille
avec les coeurs de quantité par défaut. [Options : Auto, Un coeur par processeur
(Coeur 0 seul), Un coeur (Coeur 2 seul), Une unité de compoter (Core 0 & 1), Une
unité de computer (Core 2 & 3), Un coeur par unité de computer (Core 0 & 2)]

» AMD Turbo Core Technology [Auto]

Selon AMD Turbo Core Technology, le ratio des coeurs CPU peut partiellement
s’étendre et ainsi fournir une meilleure performance pour le cceur CPU actif, méme si
la technologie est désactivée.
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[Auto] Turbo Core Technology est lié 8 AMD Cool’n’Quiet Technology.
[Enabled] Active cette fonction.
[Disabled] Désactive cette fonction.

> Adjust Turbo Core Ratio [Auto]

Spécifie le multiplieur de fréquence Turbo Core.

» Adjusted Turbo Core Frequency

Montre la fréquence ajustée Turbo Core. En lecture seule.
> Adjust GPU Engine Frequency [Auto]

Ajuste la fréquence GPU Engine.

» Adjusted GPU Engine Frequency

Montre la fréquence GPU Engine. En lecture seule.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.
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» Adjusted DRAM Frequency
Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

> Intel Extreme Memory Profile (XMP) [Disabled]

XMP est la technologie d’overclocking par le module de mémoire. Ce menu est
disponible quand vous installez les modules de mémoire prenant la technologie XMP
en charge. Lorsque le XMP est activé, AMP est désactivé forcément.

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Profile 1] Réglage de profil1 over-clocking du modéle de mémoire XMP
installé.

[Profile 2] Réglage de profil2 over-clocking du modéle de mémoire XMP
installé.

> AMD Memory Profile (AMP) [Disabled]

AMP est la technologie d’overclocking par le module de mémoire. Ce menu est
disponible quand vous installez les modules de mémoire prenant la technologie AMP
en charge. Lorsque '’AMP (AMD Memory Profile) est activé, XMP (Extreme Memory
Profile) est désactivé forcément..

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Profile 1] Réglage de profil1 over-clocking du modéle de mémoire AMP
installé.

[Profile 2] Réglage de profil2 over-clocking du modéle de mémoire AMP
installé.

» DRAM Timing Mode [Auto]
Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence
Detect) des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement
pour tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement

pour chaque canal de mémoire.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par
le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systéme peut étre
instable ou ne peut plus redémarrer aprés le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données CMOS et remettre le réglage
par défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

» DRAM Voltage [Auto]
Ajuste la tension DRAM. En "Auto", le BIOS définit la tension DRAM
automatiquement ou vous pouvez le régler manuellement.
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» Spread Spectrum
Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic
Interference) en réglant les impulsions du générateur d'horloge.

[Enabled] Active la fonction spread spectrum pour réduire le probléme EMI
(Electromagnetic Interference) .
[Disabled] Améliore la capabilité d’overclocking de le base clock CPU.

AN

Si vous n'avez pas de probleme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systeme et des performances optmales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

N’oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
Activer ou désactiver le systéme pour I'envoi un message d'alerte au démarrage
lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le systéme envoie un message d'alerte au démarrage. Il a
ensuite besoin de ses réglages par défaut pour les nouveaux
périphériques.

[Disabled] Désactive cette fonction et conserve les réglages BIOS.

» OC Retry Count

A I'échec de I'overclocking, la mise en [1, 3] de cet article permet au systéme de
redémarrer 1/ 3 fois avec la méme configuration overclockée. Si I'overclocking
échoue toujours, le systéme réinstalle celle par défaut.

» CPU Features

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

> AMD Cool'n’Quiet [Auto]
Active ou désactive la fonction AMD Cool'n’Quiet.
[Auto] Dépend d'AMD Design.

[Enable] Active la fonction AMD Cool’'n’Quiet. Cette technologie
Cool'n’Quiet peut effectivement et dynamiquement réduire la
vitesse CPU et la consommation d’alimentation.

[Disabled] Désactive cette fonction.

limportant

Si vous ajustez le ratio CPU, la fonction Cool’'n’Quiet est désactivée
automatiquement. Pour un CPU avec la technologie Turbo Core Tech., veuillez
mettre AMD Turbo Core Technology et AMD Cool’'n’Quiet en Désactivé pour obtenir
la vitesse du coeur CPU par défaut.
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» SVM Mode [Enabled]
Active ou désactive la virtualisation du CPU.

[Enabled] Active la virtualisation du CPU et vous permet a une plate-
forme de fonctioner aux multiples systemes d'exploitation
en partitions indépendentes. Le systéeme peut fonctionner
comme de multiple systémes virtuellement.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> Core C6 State [Enabled]

Active ou désactive le support d'état C6.

[Enabled] Lorsque le CPU entre en état C6, tous les coeurs conservent
I'éat architectural et réduisent la tension du coeur a zéro volt.
Il prend plus de temps pour réveiller le CPU de I'état C6.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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Deutsch

Danke, dass Sie das A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35
(MS-7721 v6.X) Micro-ATX Motherboard gewahlt haben. Diese A88XM-E35/ AB8XM-
P33/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35 Motherboard basiert auf dem AMD A88X/
A78/ A55/ A58 Chipsatz und ermdglicht so ein optimales und effizientes System.
Entworfen, um den hochentwickelten AMD FM2+/ FM2 Prozessor zu unterstiitzen,
stellt die AB8XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35/ A55M-E35/ A58M-E35 die ideale
Loésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.
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Spezifikationen

Prozessor

= AMD Sockel FM2+ A-Series/Athlon™ Prozessoren*
* Unterstiitzt auch die FM2 A-Series/Athlon™ Prozessoren

Chipsatz

= AMD A88X/ A78/ A55/ A58

Speicher

= 2x DDRS3 Speicherplatze unterstiitzen bis zu 32GB

= Unterstiitzt DDR3 2133*/ 1866/ 1600/ 1333 MHz

® Dual-Kanal-Speicherarchitektur

m Unterstitzt ungepufferte Non-ECC-Speicher

= Unterstiitzt AMD Memory Profile (AMP)

® Unterstitzt Extreme Memory Profile (XMP)

* A55M-E35/ A58M-E35 nicht nativ unterstiitzt DDR3 2133,
sondern unterstiitzt er beim Ubertakten.

Erweiterung-
anschllisse

= 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz*

m 1x PCle 2.0 x1-Steckplatz

= 1x PCI-Steckplatz

* Nur FM2+ Prozessoren kann PCle 3.0 unterstiitzen

Onboard-
Grafik

® 1x VGA-Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung von
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

1x DVI-D-Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung
von 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
1x HDMI -Anschluss (optional), unterstiitzt eine

maximale Auflésung von 4096x2160@24Hz, 36bpp*/
3840x2160@30Hz, 36bpp*/ 1920x1200@120Hz, 36bpp und
1920x1200@60Hz, 36bpp

* Bei FM2+ APU wird nur die Aufiésung unterstiitzt

Aufbewahrung

= A88XM-E35/ A78M-E35

- AMD A88X/ A78 Chipsatz

- 6x SATA 6Gb/s Anschliisse

- Unterstiitzt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10

(A88XM-E35)

- Unterstiitzt RAID 0, RAID1 und RAID 10 (A78M-E35)
= A88XM-P33

- AMD A88X Chipsatz

- 4x SATA 6Gb/s Anschliisse

- Unterstiitzt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10
= A55M-E35/ A58M-E35

- AMD A55/ A58 Chipsatz

- 6x SATA 3Gb/s Anschlisse

- Unterstiitzt RAID 0, RAID1 und RAID 10
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A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35
- AMD A88X/ A78 Chipsatz
- 4x USB 3.0 Anschliisse (2 Anschliisse an der Riickwand,
2 Anschlisse stehen durch die internen USB Anschliisse
zur Verfliigung)
8x USB 2.0 Anschlisse (4 Anschliisse an der Riickwand,
4 Anschlisse stehen durch die internen USB Anschlisse
zur Verfliigung)
A55M-E35/ A58M-E35
- AMD A55/ A58 Chipsatz
- 10x USB 2.0 Anschliisse (6 Anschliisse an der
Riickwand, 4 Anschliisse stehen durch die internen USB
Anschlisse zur Verfligung)

Audio = Realtek® ALC887 Codec

LAN = Realtek® RTL8111G Gigabit LAN Controller
Hintere Ein-/ m PS/2 Tastaturanschluss x1

und Ausgange | = PS/2 Mausanschluss x1

USB 2.0 Anschliisse x4, USB 3.0 Anschlisse x3 (A88XM-
E35/ A88XM-P33/ A78M-E35)

USB 2.0 Anschliisse x6 (A55M-E35/ A58M-E35)

VGA Anschluss x1

DVI-D Anschluss x1

HDMI Anschluss x1 (A88XM-E35/ A78M-E35/ A55M-E35/
A58M-E35)

= LAN (RJ45) Anschluss x1

Audiobuchsen x3
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Interne
Anschliisse

ATX 24-poliger Stromanschluss x1

ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

SATA 6Gb/s Anschliisse x6 (A88XM-E35/ A78M-E35)
SATA 6Gb/s Anschliisse x4 (A88XM-P33)

SATA 3Gb/s Anschliisse x6 (A55M-E35/ A58M-E35)
USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zuséatzliche 4 USB 2.0
Ports)

SB 3.0 Anschluss x1 (unterstiitzt zusatzliche 2 USB 3.0
Ports) (A88XM-E35/ A88XM-P33/ A78M-E35)

4-poliger CPU-Lufter-Anschluss x1

4-poliger System-LUfter-Anschluss x1

3-poliger System-Lufter-Anschluss x1

Audioanschluss des Frontpanels x1
Systemtafelanschlisse x2

Gehausekontaktschalter x1

TPM Anschluss x1

Serieller Anschluss x1

Parallele Schnittstelle x1 (A88XM-E35/ A78M-E35/ A55M-
E35/ A58M-E35)

Steckbriicke zur CMOS-Léschung x1

Steckbriicke zur USB-Stromversorgung x2

BIOS
Funktionen

64 Mb Flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Mehrsprachenunterstiitzung

Form Faktor

Micro-ATX Form Faktor
8,9 Zoll x 8,5 Zoll (22,6 cm x 21,6 cm)

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/cpu-support/

Die neusten Informationen tber kompatible Bauteile finden
Sie unter http://www.msi.com/test-report/
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Rucktafel-Ubersicht

A88XM-E35/ A78M-E35

PS/2 Maus LAN
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PS/2 Tastatur HOIM Uss 30
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PS/2 Tastatur USB 3.0
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A55M-E35/ A58M-E35

PS/2 Maus LAN
(eeeee) o =]

@ USB 2.0 O\ © Q
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PS/2 Tastatur H n rn I® USB 2.0
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APU & Kihlkérper Einbau

Wenn Sie die APU einbauen, denken sie bitte daran einen APU-Kiihler zu
installieren. Ein APU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um
die richtige APU und APU-Khlkérper Installation zu gewéhrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fiihrt zu Schaden an der APU und dem Motherboard.

1.

Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich vom Sockel weg, heben Sie ihn  danach
bis zu einem Winkel von ca. 90° an.

Machen Sie den goldenen Pfeil auf der APU ausfindig. Die APU passt nur in der
korrekten Ausrichtung. Setzen Sie die APU in den Sockel.

Ist die APU korrekt installiert, sollten die Pins an der Unterseite vollstandig
versenkt und nicht mehr sichtbar sein. Beachten Sie bitte, dass jede Abweichung
von der richtigen Vorgehensweise beim Einbau Ihr Motherboard dauerhaft
beschadigen kann.

Driicken Sie die APU fest in den Sockel und driicken Sie den Hebel wieder
nach unten bis in seine Ursprungsstellung. Da die APU wéahrend des SchlieRens
des Hebels dazu neigt, sich zu bewegen, sichern Sie diese bitte wahrend des
Vorgangs durch permanenten Fingerdruck von oben, um sicherzustellen, dass
die APU richtig und vollstéandig im Sockel sitzt.
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Machen Sie den CPU-Lufteranschluss auf dem Motherboard ausfinding.

Setzen Sie den Kihler auf die Kiihlerhalterung und hacken Sie zuerst ein Ende
des Kiihlers an dem Modul fest.

Dann driicken Sie das andere Ende des Bligels herunter, um den Kuhler auf der
Kuhlerhalterung zu fixieren . AnschlieRend ziehen Sie den Sicherungshebel an
der Seite fest.

Driicken Sie den Sicherungshebel.

Verbinden Sie das Stromkabel des APU Lufters mit dem Anschluss auf dem

Motherboard.

Deutsch
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Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Sicherungshaken vom
Sicherungsbolzen trennen. Sobald der Sicher-ungshaken gelést wird, schnellt der
Sicherungshaken sofort zurtick.

Stellen Sie sicher, dass der APU Kiiher mit der APU ausgebildet i